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Bl presente invento s¢ refiere a un procedimiento para
la fabricacion de recubrimientos eléctricamente aislantes,
altamente flexibles,asi como a unas soluciones para la fa=~

bricacidn de estos recubrimientose.

Es.conocida la fabricacion de recubrimientos soldables,
aislantes sobre los conductores'eléctricos. Bajo el con=-
cepto de soldabie se entiende en este sentido , que al su-
mergir los conductores eléctricos aislados en un baiio de
soldadura calentada a una tempe{atura mas alta, el aisla-
miento se destruye y separa sin problemas, en la parte del
conductor, que se haya introducido en el bafio, quedando en
estos ﬁﬁntos el mefal blanco, que se puede emplear inmsdia-

tamente para las uniones de conduccidén eléctrica. Para ello

es necesario que la eliminacidon del recubrimiento aislante

"se produzca en un tiempo minimo, al sumergirlo en el haiio

de soldadura, es decir, en el plazo de pocos-segundos:fcuan-

to mas corto resulta este tiempo, tanto mis facil serd con-

seguir el desaislamiento y una realizacidn técnicamente

-
- -

ventajosa. Como bafio de soldadura en este sentido se emplean

pér regla geheral bafios de estafio o de aleaciones deﬁeétaﬁo.
En principio se producen de la misma manera el desaisiamiene
to ¥y la soldadura en'ias uniones de las asi llamadas cone=

xiones impresas con conductores eléctricos, Este campo tie~
ne una gran importancia t&cnica. Los recubrimientosiaislan~
tes, soldablcs sobre los conductores eléctricos se fabrican
segun el estado de.la técnica recubriendo los conductores

con unas soluciones conte?iendo compuestos que presenten por

lo menos dos grupos de hidroxilo asi como isocianatos enmas-

carados bifuncionales o funcionales superiores, debiendo
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ser los componentes (a) y/o (b) por lo menos parcialmente
trifuncionales o funcionales superiores, y calentando los
conductores recubiertos a temperaturas superiores a los
2500 C, De esta manera se produce sobre los conductores eléc~
tricos un recubrimiento continuo, aislante y soldables La
desventaja de estos recubrimientos conocidos consiste en
la poca resistencia al calor y a los productos quimicos.
La causa la constituye =1 hecho de que con motivo de la so0l=-
dabilidad deseada los recubrimientos deben destruirse en el
bafio de. soldadura a temperaturas relativamente bajas.. En
este sentiéo se hacen constar las memorias de patentes ale-
manas 728.981, 756,058 asi como las memori,s impresas ale- .i
manas 1 074,179, 1 067.549 y 1 249,426, I
Por la memoria alemana 2 545 912 se conoée un barniz:dg
alambre para la soldadura directa con estaiio, que se.carac=-
teriza por la combinacidn de las siguiehtes caracterigéicas:
a. un poliéster que contiene grupos de OH del isoacido
y/o Acido tereftilico con un indice~OH de 150;a«§50,

b, un isicianato estabilizado con lactamas y

"
-
-

c. un disolvente del grupo de los éteres y/o éstgré§ de

Y

-

los glicoles y/o del alcohol diacetdnico. o
Como lactama se presenta ﬁnicaﬁente la ¢ = caprolactamas
Este barniz de alambre tiene 1la desventaja que la & = caprow=
lactama disociada durante el proceso de secado al horno ’
se separa como precipitacidn en los canales del aire de sa~
lida, produciendo perturbaciones en el funcionamiento, En
el barnizadb de los conductores se alcanza ademas una velo-
cidad de salida inferior‘a‘la que se consigue coh los iso-~
cianatog fenolenmasacardos émpleados segim el.estado actual :
POOR
QUALITY
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de la técnicae

Se conoce ademas la aplicscidn de recubrimientos cléctrica~

mente aislantes a los tejidos de seda de vidrio. Con este

fin los tejidos de seda de vidrio pueden impregnarse con el

barniz aislantee. Los tejidos de seda de vidrio pueden emplear~

se en forma de tubos que se colocan sobre los conductores

eléctricos después de la fabricacidn del recubrimiento cléc~

tricamente aislante. Los conductores eléctricos puéden re=
vestirse también dc seda de vidrio, produciéndose después
sobre los mismos el recubrimiento de aislamiento eléctrico.
Conforme al estado de la técnica se utilizan barnices.a’
N,

base de resinas de poliSter e isocianatos enmascarados-con

.y

fenol, ) E :

. - -

El empleo de los isocianatos enmascarados con fenol en-dldos

vt

barnices soldables de alambre y de impregnacidn tiene 1la

desventaja de que los fenoles liberados durante el proceso

de secado al horno no se pueden quemar totalmente por medio

- v

de la postcombustion catalitica integrada en las insﬁélécio-

nes actualmente usuales de barnizado, causando las minimas

cantidades restantes por su olor unas molestias conéi&e;a-
bles, Si en lugar de los isocianatos enmascarados con fenol
se utilizan para tales barnices unos isocianatos enmascara=
dos con € - caprolactama, se producén las dificultades pre~
citadas, especialmente con fespecto a la precipitacidn de
la & - caprolactama en los conductos de aire de salida y

a la menor velocidad de barnizados

A
El presente invento se basn on la tarea de ancontrar un

- B Cw <
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un procedimicnto para la fabricacidn de recubrimientos
eléctricamente aislantes, altamente flexibles y/o soldables,
en el cual se eviten las desventajas Anteriormente deseri=-
tas, sobre todo en lo refercnte a las molestias por el olor,
pero que ofrezca unos recubrimientos como minimo equivalen~
tes glos recubrimientos obtenidos segiin el estado de la téc-

nica,en cuanto a sus propiedades. N

El objeto de este invento es por lo tanto un procedimiento

para la fabricacibn de recubrimientos eléctricamente aislan=- :
tes, altamente flexibles y/o soldables sobre conductores
eléctricos y/o materias fibrosas para el electroaislamiento

LR IR

por recubrimiento con soluciones de isocianatos enmagzcdara-

dos y resinas de poliéster, que en su caso contengan mate=

riales adicionales y/o materiales auxiliares, que presenten i

un contenido de 1 a 16% en peso de grupos terminales Qé hi-

~
-

4 A
droxilo , estando en su caso modificados con amida y/¢ imida,
de alcoholes polivalentes, &cidos carbdnicos polivalentes

con grupos carboxilos y/o Acidos carbdnicos aliféticos' liga-

]
5

dos en arnillos aromiticos, y en su caso compuestos.conte=
niendo grupos aminicos, pudiendo contener en su caéa“e;tos
Saan
compuestos empleados como materiales de partida uné1ijarios
anillos de imida de cinco eslabohes, y por calentamiento a
temperaturas de objeto superiores a los 1402 C, que se ca=
racterice porque los isocianatos enmascarados son los que
se enmascaran con compucstos con hidrobgeno reactivo en la
molécula del grupo
a) compuestos de ﬁ -~ dicarbonilo capaces para la
formacidn de enoles;

b) amidas de Acidos con 1 6 2 atomos de hidrdogeno de

iard
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barniz ,; isocianatos enmascarados y resinas de poliéstér,

amida,
¢) hidroxilamina y sus productos de reaccibn con
compuestos de carbonilo,

d) iminas con un Atomo de hidrodgeno de imina,

e) lactamas con puntos de fusibn y sublimacidn infe-

riores a 252 C aproximadamente,

y porgue los disolventes son quetonas aralifaticas y/o ali=
faticads y/o alcoholes con 1 a 10 4tomos de carhono y uﬁ pune
to de ebullicidn de 2509 C como maximo, conteniendo los al-
coholes en su caso atomos de oxigeno etéreo y/o ceto-grupos

o estando esterificados,

s -3

El objeto de la invencidn lo constituyen también las-sclu-

)

v o«

-

ciones para la realizacion del procedimiento anteriormente
descrito, que en su caso contengan catalizadores y en su cae

so materiales adicionales y/o auxiliares de la técnica del

“
v 2

“

que presentan un contenido de 1 a 16 % en peso de grupos ter=

minales de hidroxilo y estan en su caso wmodificados con ami-

-t
-

da y/o imida, de alcoholes polivalentes, acidos cariénicos
polivalentes con Acidos de carboxilo ligados a anillous: aro-

miticos y/o &cidos carbonicos aliféticos y compuestos que en

su caso contengan amino=grupos, pudiendo contener en su caso

‘estos compuestos emplcados como materias de partida uno o

varios anillos de imida de cinco cslabones, y que se caracte=-
rizan porque los isocianatos enmascarados son los que se en-
mascaraﬁ con compuestos con hidrdgeno reactivo en la molé=-
cula del grupo

a) compuestos de { ~ dicarbonilo capaces para la for=-

macidn de enoles, .

o
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b) amidas de Acidos con 1 6 2 Atomos de hidrégeﬁo
de amida,
c¢) amina de hidroxilo y sus prdducios de reaccidn con
compuestos de carboniloy
d) iminas con un Atomo de hidrdgeno de imina,
e) lactamas con puntos de fusidn y sublimacidn inferio=-
res a los 252 C aproximadamente,
y porgue los disolventes son quetonas araliféticas y/o ali-
faticas y/o alcoholes con 1 a 10 &tomos de carbono y un pun-
to de ebullicidn de 2502 C como miximo, conteniendo los alw
coholes en su caso Atomos de oxigeno etéreo y/o ceto=grupos

y/o estando es esterificados, : ' .

~ an

R b
A

Y

-~
BNEN

El procedimiento segin la invencidn puede emplearse para la
fabricacidén de recubrimientos electroaislantes, altamente

flexibles y/o soldables, como los que se describen por ejem=

plo en la memoria alemana 19 57 157, Otro campo de aplica=-

cidn consiste en la fabricacion de recubrimientos electiroaise-

lantes, altamente flexibles sobre conductores eléctricos re-

-~ -
-

vestidos de tejidos o hilos, por ejemplo de seda de-¥idrio,

-
]
-
-

“amw

Otro campo de aplicacidn especial consiste en recubrir tu-
bos, esteras o cintas de materiales fibrosos, materiales por-
tantes como seda de vidrio, con las soluciones segin el in=-
vento, por ejemplo mediante impregnacidn, Y endurecerlos a
una temperatura del objeto superior a los 1402 C, Tales es=-
teras, cintas y tubos provistos de recubrimientos electro=-
aislantes, altamente flexibles, segln el invento, se emplean
por ejemplo en la constrpccién de transformadores, bhobinas,

motores y otros objetos similares.
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Como es haﬁitual éﬁueste sector técnico, lné solucio;é;
pueden contener en su caso sustancias adicionales y/o cata=
lizadores, Constituyen unos ejemplos los compuecstos organi-
cos de metales como octato de cinc, resinato de cinc,‘nafte~
nato de calcio asi como los compuestos organicos que conten=
gan,nitr&éeno, tal como se describen en la memoria alemana
23 24 112, ademhs colorantes asl como disolventes hirvien-

tes con un fuerte caracter polar como agentes de igualacidn

o similaresq:

-

Segin el invento se emplean como resinas de poliéster las

reslnas de pollester conocidas también en este campo téeni-

co conforme al estado de la técnica, si presentan un> wunte—

nido de 1 a 16 V en peso de grupos terminales de hmd;:xilo.
v

En este sentido se hace mencidén de las memorias inlq;g%men-

té indicadﬁs asi como de la memoria alemana 19 57 157;:COQ

« 2 v

mo acidos carbdnicos aromaticos los poliésteres contiefien

por regla general 4cido tereftilico y/o isoicido, si se

han modificado com imida, acido trimelitico, Aparte “dé’los

o -
o~

dcidos prec1tados puede emplearse también acido ftal:co,

sin embargo en la mayoria de los casos en una cantlddd‘mas
. . - l\}-l-l»l
pequefiae . ¢ T ) e

R -

"Como Acidos carbdnicos aliféticos son por ejemplo adecua=-

-z

dos el Acido adipinico, &cido succinico, &cido hexahidro=~

tereftalicoe.

T

Tamblen los demas productos dc partlda para la fabrlcaclon

de- 1as resinas de pollestor son los que se emplean en este

sector técnico conforme al estado de la thenica, Constituven

t

K

o |

e
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unos ejemplos para los alcoholes polivalentes el glicol,
1la glicerina, l.l.1=trimetilolpropano, propilenglicol, eti~
lenglicol, l,2=~ y l.3-propandiol, butandiol-(l,4), 1.1,1-

trimetiloletano,

Los compuestos que contengan amino=-grupos son por ejemplo
aquellos con amino~-grupos ligados a uno o dos grupos aro-
mAticos o alifaticos, como pop'~diaminodifenilmetanoc, al-

canolamina, hexametilendiamina.

En la fabricacibn de resinas de poliéster modificadas con
imida se forman con frecuencia de los productos de partida

en principio unos productos intermedios, que contieren’ ani-

Y

llos de imida de cinco eslabones, Estos reaccionan posterior-

-

mente con otros productos de partida. Esto se conoce-por el

Raa

estado de la técnica,. .‘ o a An

Seghlin el invento se emplean como isocianatos enmascarados
) ” ""’7"’,3

los compuestos anteriormente definidos, Constituyen unos
R
n ?

ejemplos para los compuestos de ﬁ - dicarbonilo capar€s de

- L)
Y

»
la formacidn de enoles los ésteres acetacéticos, acetilace~-

An oy

N
tona, acetonilacetona, dimetilmalenato, dietilmaleirato, me=~

tilacetoacenato, etilacetoacetato,

En principio se prefieren los compuestos alifaticos de di-
carbonilo. Los grupos alifaticos de estos compuestos de di=-
carbonilo contienen preferentemente de 1 a 4, con especial

preferencia de 1 a 3 atomos de carbhonos

Unos e jemplos para las amidas ficidas son formamida, aceta-

rn e ——
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mida, acetanilida, acetanisidinamida, acrilamida, metacril-

amida, benzamida, amida del 4cido estearico.

Los ejemplos para los compuestos de carbonilo que se ﬁuef
dan transformar con hidroxilamina , son las aldehidas ¥
quetonas alifiticas, que contienen ligados en el grupo de
carboxilo preferentemente grupos alifiticos con 1 a &4, con
especial preferencia de 1 a 2 atomos de carbono, Un ejemplo
para tales compuestos son la metiletilquetona, acetona, ci-
cloﬁexano, benzofenona, formaldehido, acetaldehido, propio-

naldehido,

-
LR I

En la transformacién con hidroxilamina estos compuespou-de
. 5

-
-

carbonilo proporcionan oximas. También la propia hidroxil-
amina es apropiada, .

s

3

v

. Los ejemplos para las iminas son aldiminas, quetiminasy es

decir, los productos de transformacidn resistentes como ta=

M
les de amoniaco con los compuestos de carbonilo antes’ ‘de=-

o
N w »

finidos. B ) -

* 9w

La d-pirrolidona constituye un ejemplo para una lactami con

un punto de fusibén o punto de sublimacidn inferior a los,

252 C aproximadamente,

Los isocianatos enmasacarados con los compuestos precita-
i

dos con hidrdgeno recactivo en la molécula, dan sorprendentc- -

mente unos recubrimientos electroaislantes, altamente fle~

‘xibles y/o soldables con excelentes caracteristicas mecani=-

cas y eléctricas, mientras que por otra parte se evitan
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las desventajas del estado de la técnica explicadas inicial-

. e s et e e

mente,

Ejemplos para los isocianatos emmascarados segin el inven=-

to con loé compuestos anteriormente definidos son los iso~-
cianatos bifuncionales o funcionales superiores, como los

que se¢ emplcan segin el estado de la té&cnica - no obstante g
enmasacrados con fenol = para la fabricacidn de los recubri- i
mientos cléctricamente aislantes. Tales isocianatos apropia=-
dos son por ejemplo el producto de reaccidn de 1 mol de tri-
metilolpropano con 3 mol de 2,k=toluilendiisocianato y/o
2,6=toluilendiisocianato (Desmodur T 100" y la mezcla."Des-
modur T 65" y "Desmodur P 80%), En lugar de trimetik}%%bano
pueden emplearse tambifn otros alcoholes trifunciohélés,

a

como trimetiloléter o tris~{(2-hidroxietil)=-isocianur&in,

Yyt

Los disolventes utilizados segim el invento son alcoholes

araliffiticos y/o aliffticos con 1 a 10 Atomos de carbono y o

”
AN n A

un punto de ebullicidén de 2502 C como mhximo, .

-

Constituyen unos ejemplos para los alcoholes el etqg%}%
n-butanol, iso-butanol, n-propanol (iso-propanol) éﬁﬁéﬁlal-
cohol, En su caso &éstos pueden contener aAtomos de oxigeno
etéreo y/o estar esterificados. Si contienen dtomos de oxi~-
geno etéreo, su niimero con preferencia no es superior a 3.
Son unos ejemplos el etilglicol, metilglicol, propilenglicol,
metildiglicol, etildiglicol, diglicoldimetiléter, butildi-
glicol, Al estar los alcoholes esterificados, se trata en el

caso de los Acidos existentes en los grupos de &steres pre-

ferentemente de Acidos carbénicos aliffticos con 1 a 5
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dtomos de carbono. Se prefiere acido acético o Acido pro=
pidnicos. LEjemplos para los &steres son isobutilacetato,
metilacetato, etilacetato, propilacctato, butilacetato,

etildiglicolacetato, etilglicolacetato, metilglicolacetato,

Ejemplos para las quetonas son ciclohexandn, metilisoetil-

gquetona, metiletilquetona, metilisobutilquetona.

Ejemplos para los ceto-alcoholes son diacetonalcohol, iso-

foronae. +
L)

Referente a 1 parte en peso de los disolventes anteriors
L W

mente definidos, las soluciones segln la invencidn pueden
~ ".)

-

contener hasta l.5 partes en peso de hidrocarburos aromie

-

ticos como diluyentes, que no contengan grupos fenbdligos de

] -+

hidroxilo y posean un punto de ebullici6n inferior a’dpro- -
2 L)

ximadamente 2502 C, -

Las soluciones segin el invento poseen sorprendentemérite

wl v

una viscosidad mis baja con un alto contenido de cuuxpos sbd=

~

. v
lidos, superando en este punto a las soluciones, que‘segin -

R

el estédo de la técnica contienen isccianatos enmasgktados
con fenol, Lsto es por ejemplovde especial importancia para
la iméregnacién de tejidos. Gracias a1 alto contenids de
cuerpos sbdlidos de las soluciones §egﬁn la invencidn son
necesagias menos operaciones para conseguir una impregna=

¢idén y capacidad aislante suficientes de los tcjidose.

.
+

" Las solucioncs segin el invento conficnen por esta razbdn

con preferencia un miximo del 50% en peso, preferentemente

\
3
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aproximadamente un 35 % en peso, referente al peso total,

Y 03 14 .
y con especial preferencia como maximo un 25% en peso apro=

ximadamente de disolvente, Esto eg‘vélido para las solu-
ciones adecuadas para la fabricacidn de recubrimicntos al-
tamente flexibles, Si se pretende la fabricacibn de recubri=-
mieptos soldables, aumenta gencralmente un poco el contenido
de los disolventes, que supone en este caso preferentemente
como mhximo un 60% en peso aproximadamente, con preferencia
un 50% en peso aproximadamente y con eépecial preferencia

como mhximo de un 30% en peso aproximadamente, El limite ine-

ferior del contenido de disolventes en los barnices solda=

bles de alambre segin la invencibn es aproximadamente del

20% en peso, preferentemente del 25% en peso aproxim&ngente.

-~
Y

En los barnices de alambre altamente flexibles segin el in-

LI

vento el contenido minimo de disolventes es convenientemente

~ -

de un 15% en peso aproximadamente, con preferencia dé:gn

' PN

. AR}
20% en peso aproximadamente,

-
SN

A un grupo de hidroxilo de las resinas de poliéster  ¢orres-

N

. -
. S~ A
ponde convenientemente un grupo de isocianatos enmabssrados.

-

Es posible un ligero exceso o una ligera Talta, Paré‘l& ob=

tencidn de recubrimientos altamente flexibles se eﬁpj@hn

.
v

adecuadamente aquellas resinas de polilster, que presenten

un contenido de grupos terminales de hidrdxilo en el sector
inferior, tal como se definid anteriormentes. Pyra la obten-
cibn dq recubrimientos soldables el contenido de grupos torw-
minaleé de hidroxilo se encucntra convenientemente en el
sector superior., 8i se desca un recuhrimiento tanto soldable
como altamenté flexible, ée elige un contenido de grupos ter-

minales de hidrdxilo en el sector central. El mencionado

A~
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sector inferior termina preferentemente én aproxiﬁadaménte. "
un 12% en peso, con preferencia en aproximadamente un io%

en peso y con especial preferenciaraproximadamente en un

8% en peso de grupos terminales de hidroxilo. El citado sec=- i
tor superior termina convenientemente en aproximadamente un i
8% en peso, preferentemente en aproximadamente un 10 % en
pPeso, con;espccial preferencia en aproximadamente un 12%
en peso de grupos terminales de hidroxilo. Estos valores li- g

mitan adecuadamente el sector central.

-

Los siguientes ejemplos explican la fabricacidn de isocia=-

natos enmascarados y resinas de poliﬁester=

Ejemplo A . .

7 ‘an Ry
Fabricacidn del isocianato estabilizado: e

- -

973 partes en peso de un producto de reaccidon de 3 m&l de

- ¢ -

tuluilendiisociato y 1 mol de trimetilolpropano se disuel-

ven en etilglicolacetato y diacetonalcohol , obteniéndose

. i o o “"""J‘*
una solucibn al 64%, y se calientan durante aproximadamente

-
-

dos horas con 274 partes en peso de metiletilquetoii%fha a

2 v
~

aproximadamente 1002 C, Vel

Fjemplo B
Fabricacibn del hidroxiipoliéster a base de Acido isoftali-
¢o para recubrimientos soldables: .
| 507 partes en‘peso de glicerina
383 partes en peso de etilenglicol
3 paftes en peso de acetato dé cinc
T555 naftes en peso de;dimetiléster de 5cido feréftélico

1

942 partes en:peso de 4cido isofthlico

<
-
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se condensan a temperaturas de hasta 2202 C. EL poliéster
obtenido posece un contenido de grupos terminales de hidro-

xilo de aproximadamentc un 10% en peso.

Ejemplo C-

De 3 mol de butilenglicol, 3 mol de Acido adipinico y 1
mol de 1.l.l-tris-(hidroximetil)-prOpano se fabrica, tal
como se describe eb Houben~Weyl "M&todos de la quimica or-
génicé", tomo 14/2," Poliéster para poliuretanos", un hi-
droxilpoliéster, que presenta la composicibn del producto
alli mencionado Desgmophen 1200 de la Bayer AG, Leverkusen,

Este poliéster contiene aproximadaménte un 5.8% en pesc de

grupos terminales de hidrdéxilo, <
Ejemplo D ‘ . SN
507 partes en peso de glicerina W M

310 partes en peso de etilenglicoi

91 partes en peso de propilenglicol
555 partes en peso de dimetiléster de &cido tereftilico

P *'7
730 partes en peso de &cido isoftllico et
- " d

-
-

253% partes en peso de diaminodifenilmetano "
_4-A~-;

492 partes en peso de anhidrido de Acido trimelitico

2 partes en peso de acetato de cinc

se condensan a temperaturas de hasta 2202 C, El polifster
contiene aproximadamente un 8% en peso de grupos terminales

de hidrdoxilo.

Los siguientes ejemplos describen las soluciones segin la

invencidn y su empleo para la fabricacidn de recubrimientos.

\
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Ejemplo 1
Para la fabricacion de un barniz soldable de alambre se
disuelven

k22 partes en peso de la solucidbn de un isocianato

estabilizado Tabricada segin el

, ejemplo A,

130 partes en peso de poliéster segin el ejemplo B

170 partes en peso de metildiglicol.

98-partes en peso de xilol,

obteniéndose un barniz con una viscosidad de aproximadamen=

te 40 segundos=DIN,

S5i se pretende fabricar un barniz segiin el estado de'la;téc-

MR P

nica, empleando el mismo poliéster, con isocianato fencl-en-

-

" mascarado con una viscosidad de aproximadamente 40 segundos

DIN, debe aumentarse el contenido de disolventes en ug'mi-

nimo de aproximadamente 5 partes en peso referente a’1a can-

PR

tidad total de la solucidn. e
'E,em 10 2 < ) 7 , :l-#-i“v

~ -
-

Para la fabricacidon de un barniz que forme recubrimiéntos

~

V4ot

<

- - 385 partes en peso de la s91uci6n del isocianatqi%%}a-
v - bilizado fabricada segin el ejemplo
A V -
260 partes on peso del poliaster fabricado segﬁn el

ejemplo C
e

150 partes cn peso de metildiglicol

205 partes en peso de xilol,
‘obteniéndoSe un barniz cPﬁ una viscosidad ‘de aproximada-
‘mente 50 segunaos-DINJ’ .2

A

o e
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$i se pretende obtcner un barniz de impregnacibén fabricado
segin el estado de la t&écnica con isocianato fenol-enmasca~
rado con una viscosidad de aproximédamente 50 segundos-DIN,
debe aumentarse el contenido de disolventes en un minimo

de aproximadamente 10 partes en peso referente al peso to=-

tal. de la solucidn,

Ejemplo 3
P ra la fabricacidn de un barniz soldable de alambre se
disuelven
422 partes en peso de la solucidn del isocianato esta-
bilizado obtenida segin el 9J§T"

plo A ) o

N

162 partes en peso del poliéster obtenido segin el-

REEEEN

ejemplo D * - e

170 partes en peso de bencilalcohol T
100 partes en peso de xilol , ‘

obteniéndose un barniz con una viscosidad de aproximadamen=

-
amen

te 50 segundos~DIN,

Ejemplo & 27

LI Y
R B “~

Con la solucidn fabricada conforme al ejemplo 1 sc¢.recubre
un alambre de cobre con un diéQetro de 0,35 mm en 6 pasadas
en un horno horizontal de barnizado de alambre de 175 cm de
longitud Y se calienta a una temperatura de objeto de apro-
ximadamente 222 C, La velocidad de salida es de 40 a 44

m/min, La temperatura del horno es de unos 150 a 5002 C,

Un barniz fabricado de la misma manera como en el ejemplo 1,
para el cual se empled sin embargo un isocianato enmpscara-

do con y-caprolactama, puede barnizarse en las condiciones
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lo 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.
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indicadas en este cjemplo Gnicamente con una velocidad de

salida maxima de unos 36 a 38 m/min.

Se prefiere que los isocianatos sean aquellos cuyos grupos
de isocianato estén ligados a anillos aromiticos. lLos ani=
llos aromaticos pueden ser mono- ¥y multinuclcares. Se pre-
fieren los isocianatos, cuyos grupos~NCO estén 1iéados al
grupo de naftalina o al anillo de benzol, pudiendo portar
estos sistemas anulares aromiticos sustituyentes, sobre to-

do bajos grupos alquilicos, especialmente grupos metilicos.

- s

consiste en que en el proceso de secado al horno la <ehiperae-
.-

tura del horno puede bajarse como minimo en aproximadamente

¥ owkae

202 C frente al empleo de disolventes y productos dqﬁégmas-

=l ~

carado cresdlicos, o que la velocidad de barnizado puéde

E -

aumentarse en 20 a 254 ,. Naturalmente es posible céﬁséguir

una menor disminucibn de la temperatura del horno con un

menor aumento de la velocidad de barnizado. Estas veéntajas

e -
-

son de considerable provecho e interés, sobre todo bajo el
punto de vista del ahorro de energia. No fue posibié’p}e-
ver que convel empleo de los productos de enmascaréié:para
los isocianatos y de los disol;entcs especiales se pudiera
conseguir esta ventaja segln la invencibn.

Ia presente solicitud que correéponde a la depositada en -

Austria bajo el nimero 12 A 6699/77, 22¢ de fecha 19 de ==
Septiembre de 1.977, se acoge a los beneficios del articu-

S TN NOTA. |
Se declara .como de proPiedad\y novedad para todo el terri-~

1

o 7 hY . ¢
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torio espaiiol, el contenido de las siguientes:
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Reivindicaciones:

l.-~ Procedimiento para la fabricacidn de rcecubrimientos

—_———
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eléctricamente aislantes, altamente flexibles y/o solda=

bles sobre conductores eléctricos y/o materias fibrosas

_para el electroaislamiento por rccubrimiento con solu~

ciones,que en su caso contengan catalizadores y materia-

les adicionales y/o materiales auxiliares de la técnica

de los barnices, de isocianatos enmascarados y resinas

de polifster, gue presentan un contenido de 1 a 16 % en
peso de grupos terminales de hidroxileo , estando en su

caso modificados con amida y/o imida, de alcoholes poli-

R

valentes, &cidos carbdnicos polivalentes con gruuce .de

- “

carbbxilo ligados a anillos aromaticos y/o &cidos care

bbdnicos alifiticos, ¥ en su caso compuestos conteniendo

amino~-grupos, pudiendo contener &stos en su caso"c@mo

-

materiales de partida uno o varios anillos de imidd de
cinco eslabones, y por calentamiento a una temperatura

de objeto superior a 1402 C, c ar ac ter i z-a-d o

por qgue los isocianatos enmascarados son los avie

. L .
estan enmascarados con compuestos con hidrogeno ¥vauctivo

]
en la molécula del grupo 2.

- -

a) compuestos de p - dicarbonilo capaces de la forma-

cidn de enoles,

b) amidas Acidas con 1 & 2 &tomos de hidrogeno de amida,

¢) hidroxilamina y sus productos de reaccidn con
compuestos carbonilicos,

A
d) iminas con un atomo de hidrbdgeno de imina,
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é) lactamas con puntos de fusién o sublinacién inferig
res a aproximadeanente 25¢ C, _

¥y porgue los disolventes son quefonés aralifdticas y/o
alifédticas y/o alcoholes con 1 a 10 &tomos de carbono
y un punto de ebullicién de 2502 C como méximo, conte-—
niendo los alcoholes en su caso Atomos de oxigeno eté-

reo y/o ceto-grupos y/o estando esterificados.

2,= Procedimiento para la fabricacidn de recubrimientos
eléctricamente aislantes, altamente flexibles y/o solda
bles, segin la reivindicacidn 18 caracterizado porgue -
los isocianatos estén enmascarados con compuestos alifg

ticos defh~ dicarbonilo.

3¢= Procedimiento para la fabricacién de recubrimientos
eléctricamente aislantes, altamente flexibles y/o s0léa.
bles, segin la reivindicacién 18, caracterizado porqﬁé‘

~

los isocianatos estdn enmascarados con oximas aliféticas.

& L3

T

4,- Procedimiento para la fabricacién de recubrimiéi%aé
eléctricamente aislantes, altamente flexibles y/o solda
bles, segin una de las reivindiceciones 1 a 3 caracteri
zado porque los isocianatos‘;on agquellos cuyos gruboa;de
isocianato estdn ligados a enillos aromdticos, "~,:

-

5.~ Procedimiento para la fabricaéién de recubrimiéﬁf;s
eléctricamente aislantes, altamente flexibles y/o solda
bles, en el que emplean como soluciones para la fabrica
cidn de tales recubrimientos eléctricamente aislantes,

altamente flexibles y/o-soldables sobre conductores - -

eléctricos y / o materias’ fibrosas para - - =
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el electroaislamiento, conteniendo en su caso cataliza-

dores y en su caso materiales»técnicos de barnizado
adicionales y/o auxiliares, isociénatos enm&scarados Y
resinas de poli&ster, que preséntan un contenido de
grupos terminales de hidrdoxilo de 1 a 16 % en peso, es-
tandb en su caso modificadas con amida y/o imida, de
alcoholes polivalentes, &cidos carbdnicos polivalentes
con grupoé de carboxilo ligados en anillos aromaticos
y/o 4cidos carbbnicos aliffticos, y que contienen en su
caso compuestos conteniendo amino-grupos, pudiendo con-
tener en su caso estos compuestos empleados como pro-
ductos de partida uno o varios anillos de imida de cinco
eslabones,.c aracterizadas porque

los isocianatos enmascarados son los que estan enmascara-

"dos con compuestos con hidrdgeno reactivo en la molé:zu-

la del grupo ’ P 5"35

-

P

e
L]

-

a) compuestos“de ﬁ -~ dicarbonilo capaces de la fgru,

macibén de enoles, : ; !

b) amidas Acidas con 1 0 2 atomos de hidrdgeno de amida,

E

. -

¢) hidroxilamina y sus productos de reaccibn con eome
o s

pucstos de carbonilo, T ‘

. . 4
' . -

d) iminas con un Atomo de hidrogeno de imina,

e) lactamas con puntos de fusidn o sublimacidn

inferiores a los 252 C,
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alifaticas y/o alcoholes con 1 a 10 Atomos de carbono

y

un punto de ebullicidn de 250¢ ¢ como mAximo, contenien=

do los alcoholus en su caso Atomos de oxigeno etéreo

y/o ceto-grupos y/o estando esterificados.

6+~ PROCEDILIZNTO PARA LA FABRICACION DE RECUBRIIIEN=-

- T0S ELECTRICALENTE AISTANTES, ALTAMENTE FLEXIBIES Y/0

SOLDABLES.

Todo ello conforme se describe y reivindicae en la pre
sente memoria que consta de VEINTITRES hojas, escri~-

tas a mdquina por una sola de sus caras.

Medrid, 15 Septiembre 1.978

g
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